
 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇春科技 

YS32 系列 32 位 MCU 

应用开发指南 1.17 

  



目录 

目录 ............................................................................................................................... 2 

1 YS32 系列 MCU 简介 ............................................................................................... 4 

2 YS32 核心板 .............................................................................................................. 4 

2.1 YS32x03x 系列核心板 .................................................................................... 4 

2.2 YS32x003 系列核心板 .................................................................................... 5 

3 YS32 仿真器 .............................................................................................................. 5 

3.1 YS-LINK .......................................................................................................... 5 

3.2 DAP-LINK ....................................................................................................... 6 

3.3 J-LINK ............................................................................................................. 7 

4 YS32 系列 MCU 的开发环境 ................................................................................... 7 

4.1 MDK ................................................................................................................ 7 

4.1.1 安装 MDK5.32 及以上版本 ............................................................... 7 

4.1.2 安装 PACK 文件 ................................................................................. 7 

4.2 YS32IDE .......................................................................................................... 8 

5 开发包(SDK) ............................................................................................................. 8 

5.1 开发包的下载................................................................................................. 8 

5.2 开发包内容简介............................................................................................. 8 

6 快速创建基于 YS32 的嵌入式项目 ...................................................................... 10 

6.1 用 YSGPT 新建项目 .................................................................................... 10 

6.1.1 选择芯片型号.................................................................................... 11 

6.1.2 设置 PC13 引脚为输出模式 ............................................................. 11 

6.1.3 设置项目的名称和项目使用的 IDE 类型 ....................................... 12 

6.1.4 生成项目代码.................................................................................... 13 

6.1.5 预览代码............................................................................................ 15 

6.2 使用 MDK 编译下载调试 ........................................................................... 15 

6.2.1 设置仿真器........................................................................................ 15 

6.2.2 编译下载............................................................................................ 17 

6.2.3 调试运行............................................................................................ 18 



6.2.4 设置下载后立即运行........................................................................ 18 

6.3 使用 YS32IDE 编译下载调试 ..................................................................... 19 

6.3.1 用 YS32IDE 打开生成的项目 .......................................................... 20 

6.3.2 编译下载............................................................................................ 23 

6.3.3 调试运行............................................................................................ 24 

6.4 使用 MDK 创建新项目 ............................................................................... 27 

6.5 使用 YS32IDE 创建新项目 ......................................................................... 30 

7 烧写工具 YS32_Programmer ................................................................................ 32 

8 代码生成工具 YSGPT ............................................................................................ 32 

9 常见问题 ................................................................................................................. 33 

9.1 无法烧写程序的常见原因........................................................................... 33 

原因 1 接触问题......................................................................................... 33 

原因 2 供电问题......................................................................................... 33 

原因 3 程序问题......................................................................................... 33 

原因 4 SWD 接口的频率设置太高 ............................................................ 33 

9.2 YS32IDE 的常见报错原因 ........................................................................... 33 

错误 1 没有找到 DAP-LINK 或 YS-LINK ............................................... 33 

错误 2 LINK 没有连接到目标芯片 ........................................................... 34 

错误 3 无法擦除烧写................................................................................. 34 

错误 4 仿真器被其他程序占用................................................................. 35 

错误 5 擦除烧写过程中提示“发现异常” ................................................. 35 

错误 6 连接正常但提示“连接中断” ......................................................... 35 

错误 7 断点太多......................................................................................... 36 

10 汇春技术社区 ....................................................................................................... 36 

  



1 YS32 系列 MCU 简介 

YS32 系列 MCU 是 32 位 ARM Cortex-M0 内核的微控制器。 

2 YS32 核心板 

USB Type-C 仅用于供电。 

BOOT 跳线默认接在 GND 上。 

原理图参见开发包中 Nucleo_Board 目录下的 Nucleo_boards_user_manual 文件。 

2.1 YS32x03x 系列核心板 

 



2.2 YS32x003 系列核心板 

 

3 YS32 仿真器 

对于 YS32 系列 MCU，下载和调试使用的是 SWD 接口，支持以下三种仿真器，

接线方式如下。 

 

仿真器 / 调试器 / Debugger / LINK 是同义词。 

3.1 YS-LINK 

YS-LINK 是与 DAP LINK 兼容的仿真器。 

MDK 与 YS32IDE 均可使用。 

 



 

 

YS-LINK 目前有两种型号，功能引脚是兼容的。 

黑色板为旧版，绿色白盒是新版。 

 

SDA 引脚连接到目标板的 SWDIO 引脚 

SCK 引脚连接到目标板的 SWCLK 引脚 

VOUT 引脚(新版仿真器是 3.3V 引脚)连接到目标板的 VCC/VDD 引脚 

GND 引脚连接到目标板的 GND 引脚 

 

其他引脚用于汇春科技的 8 位 MCU，调试 YS32F032 时没有影响。 

3.2 DAP-LINK 

MDK 与 YS32IDE 均可使用。 

 



IO 引脚连接到目标板的 SWDIO 引脚 

CK 引脚连接到目标板的 SWCLK 引脚 

3V3 引脚连接到目标板的 VCC/VDD 引脚 

GND 引脚连接到目标板的 GND 引脚 

3.3 J-LINK 

默认情况下，仅 MDK 可使用 J-LINK。 

 

SWDIO 引脚连接到目标板的 SWDIO 引脚 

SWCLK 引脚连接到目标板的 SWCLK 引脚 

VTref 引脚连接到目标板的 VCC/VDD 引脚 

GND 引脚连接到目标板的 GND 引脚 

4 YS32 系列 MCU 的开发环境 

根据用户的使用习惯，可以自行选择 Keil MDK 或 YS32IDE。 

4.1 MDK 

MDK 安装程序请自行下载。 

4.1.1 安装 MDK5.32 及以上版本 

4.1.2 安装 PACK 文件 

PACK 文件在开发包文件夹中。 



安装 MDK 之后，再双击.pack 文件即可安装。 

 

4.2 YS32IDE 

YS32IDE 是基于 Eclipse 定制开发的 YS32 开发工具。 

无需安装 PACK 包，解压可用。 

5 开发包(SDK) 

5.1 开发包的下载 

YS32 系列 MCU 的 SDK (PACK、工具及文档整合包) 

https://ysgpt.yspringtech.com/files/20250214/YS32C003_SDK_20250214.zip 

https://ysgpt.yspringtech.com/files/20250214/YS32F003_SDK_20250214.zip 

 

https://ysgpt.yspringtech.com/files/20250214/YS32F030_SDK_20250214.zip 

https://ysgpt.yspringtech.com/files/20250214/YS32F032_SDK_20250214.zip 

https://ysgpt.yspringtech.com/files/20250214/YS32T030_SDK_20250214.zip 

https://ysgpt.yspringtech.com/files/20250214/YS32MD320_SDK_20250214.zip 

 

请根据所选用的 MCU 型号下载对应的开发包。 

 

请及时下载最新开发指南文档或与公司联系，获取新版本的开发包下载链接。 

5.2 开发包内容简介 

开发包中包含 YS32 系列 MCU 开发所需的全部资料和软件。 

公司官网的文件相对分散，这个开发包进行了整合。 



 

Application_Note 

应用笔记 

 

Datasheet&Reference 

数据手册和参考手册 

 

Library&Examples 

固件库和例程 

 

Nucleo_Board 

核心板原理图 

 

Pack 

Open CMSIS PACK 文件，支持 Keil MDK 和 PyOCD 等环境。 

先安装 MDK，再双击.pack 文件即可安装。 

 

Tools 

在线烧写工具，触摸调试工具，串口 ISP 烧写工具等。 

 

YS32IDE 

专用于 YS32 系列 MCU 程序开发的 IDE（集成开发环境）。 

下载地址：https://yspringtech.com/article/YS32IDE/ 

使用文档：YS32IDE_user_manual.pdf 



 

YSGPT 

图形化的代码生成工具，用于快速建立 MDK 工程或 YS32IDE 工程。 

YSGPT 可以用来分配引脚，生成外设的初始化代码。 

在线的网页版：https://ysgpt.yspringtech.com/ 

离线的离线版：https://yspringtech.com/article/YSGPT_offline_/ 

使用文档：YSGPT_user_manual.pdf 

 

YSLINK 

YS-LINK 仿真器的使用文档 

6 快速创建基于 YS32 的嵌入式项目 

6.1 用 YSGPT 新建项目 

如果您下载了 YSGPT 离线版，请解压缩后双击打开 YSGPT.exe 

 

如果没有下载离线版，请打开网址：https://ysgpt.yspringtech.com/ 

下面新建一个经典的点亮 LED 项目。 



6.1.1 选择芯片型号 

 

6.1.2 设置 PC13 引脚为输出模式 

 

单击 PC13，在弹出的菜单中选择“GPIO_Output”。 



 

设置之后可以看到 PC13 引脚变为绿色。 

6.1.3 设置项目的名称和项目使用的 IDE 类型 

 

若使用的是离线版，还需要选择一下项目文件的保存位置。 



 

6.1.4 生成项目代码 

 

点击“生成代码”。 

 

在线版会弹出以下对话框，点击下载链接，将生成的项目代码下载到本机。 



 

离线版弹出的对话框显示了生成的项目路径，点击可以跳转到项目所在目录。 

 



6.1.5 预览代码 

 

修改代码时，请把代码写在 USER CODE BEGIN xxx 与 USER CODE END xxx

中。 

6.2 使用 MDK 编译下载调试 

用 MDK 打开刚才生成的项目。 

6.2.1 设置仿真器 

当使用 YS-LINK 或 DAP LINK 连接目标芯片时的设置如下： 

仿真器类型选择为：CMSIS-DAP Debugger 

点击“Settings”按钮，应该能看到目标芯片的 IDCODE 



 

使用 J-LINK 连接目标芯片时的设置 

 

仿真器类型选择为：J-LINK/J-TRACE Cortex 



点击“Settings”按钮，再将“Port”设置为“SW” 

此时应该能看到目标芯片的 IDCODE 

6.2.2 编译下载 

 



6.2.3 调试运行 

 

6.2.4 设置下载后立即运行 

点击仿真器类型选择框后面的“Settings”按钮，在“Flash Download”选项卡下

面勾选“Reset and Run”。 

1）CMSIS-DAP 的设置界面 



 

2）J-LINK 的设置界面 

 

6.3 使用 YS32IDE 编译下载调试 

在上一步生成代码的过程中，可以选择 IDE 类型为 YS32IDE，此时可以用

YS32IDE 打开项目。 



6.3.1 用 YS32IDE 打开生成的项目 

方法 1 从文件系统中打开项目 

 

然后选择项目所在目录 



 



方法 2 导入项目 

 

然后选择项目所在目录 



 

6.3.2 编译下载 

 

要使用 YS32IDE 下载调试程序，请使用 YS-LINK 或 DAP LINK 连接目标芯片。 

无需在 IDE 中配置仿真器类型。 



下载后程序会自动运行。 

6.3.3 调试运行 

 

第二次开始调试，只需要直接点击“调试”图标。 

 

 

在弹出的对话框中，点击“切换(S)”按钮，即可开始调试 

 

下面是典型的调试界面 



 

 

在 YS32IDE 中，调试模式的界面叫做“调试”透视图。 

代码编辑模式叫做“C/C++” 透视图。 

 

设置断点 

 

查看外设寄存器 



 

查看反汇编 

 

查看内存数据 



 

6.4 使用 MDK 创建新项目 

如果不使用 YSGPT，也可以用 MDK 直接创建项目，前提是安装了 YS32 芯片的

PACK 包。 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

6.5 使用 YS32IDE 创建新项目 

直接用 YS32IDE 创建项目也是可以的。 

 



 



 

 

参见开发包中的：YS32IDE_user_manual.pdf 

7 烧写工具 YS32_Programmer 

YS32 Programmer 是独立的下载工具。 

可以用来烧写程序，读取 FLASH 内部数据，查看 SRAM 数据，修改芯片的

OptionByte 配置。 

 

文档参见开发包中的： 

YS32-Programmer_user_manual_CN.pdf 

8 代码生成工具 YSGPT 

更全面的 YSGPT 文档，参见开发包中的：YSGPT_user_manual.pdf 

或者点击 YSGPT 中的“ ”按钮。 



9 常见问题 

9.1 无法烧写程序的常见原因 

原因 1 接触问题 

杜邦线接触不良 

原因 2 供电问题 

烧写程序时，芯片的供电电压建议为 3.3V。其他电压可能不稳定或出错。 

原因 3 程序问题 

如果运行了使 MCU 进入睡眠的程序，或者程序占用了调试接口引脚，请把 BOOT

跳线接在 3V3 之后，再烧写程序。烧写之后再改回跳线。 

原因 4 SWD 接口的频率设置太高 

使用外购 DAP-LINK 时，请把频率设置为 1MHz 及以下。 

 

9.2 YS32IDE 的常见报错原因 

YS32IDE 的调试下载功能基于 OpenOCD，报错内容是 OpenOCD 的格式。 

错误 1 没有找到 DAP-LINK 或 YS-LINK 

 

检查是否已将 LINK 连接到 USB 接口，或者重新插入到 USB 接口。 



 

错误 2 LINK 没有连接到目标芯片 

 

可能是目标芯片没有正常供电，或者 SWDIO/SWDCK 引脚没有接好。 

还有一种可能是电脑上连接了多个 LINK，请只保留一个 LINK。 

错误 3 无法擦除烧写 

 

提示“发现异常……”，且自动终止了烧写或擦除操作。 



OptionByte 中开启了保护功能，请使用“YS32_Programmer”工具程序取消读写

保护。 

错误 4 仿真器被其他程序占用 

 

关掉“YS32_Programmer”、 YS32IDE、 MDK 等程序。 

错误 5 擦除烧写过程中提示“发现异常” 

有些外购的 DAPLink 运行在 1MHz 以上时，会出现以下这种重复输出“Faild to 

write memory”的情况 。 

 

建议将 SWD 频率设置为 1MHz 或以下。 

 

出现这种问题的 DAPLink，可以联系汇春科技升级 DAPLink 固件。升级后可以

支持 10MHz 高速烧写调试。 

错误 6 连接正常但提示“连接中断” 

 

如果运行了使 MCU 进入睡眠的程序，或者程序占用了调试接口引脚也可能出现



这种情况。 

错误 7 断点太多 

 

减少断点即可。 

10 汇春技术社区 

https://bbs.yspringtech.com/ 

如果您在使用过程中遇到任何问题或困惑，都可以在论坛中发帖求助。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 01 月 16 日 

深圳市汇春科技股份有限公司 
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